
导电铜箔覆盖FPC弯折区器件区及LCD IC区域：

(绝缘胶纸0.01+铜箔0.03+绝缘胶纸0.05)

其它区域（绝缘胶纸0.01+铜箔0.03）

导电铜箔面阻小于0.1ohm/inch^2，导通电阻

小于0.1ohm/inch^2

导电铜箔覆盖LCD IC区域：

(绝缘胶纸0.01+铜箔0.03+绝缘胶纸0.01)

IC绝缘胶纸T=0.01mm（型号：72569D）

铜箔T=0.03mm（型号：FHG-C2D1230A）

绝缘胶纸T=0.01mm(型号：72569D)

元件保护膜T=0.05mm（型号：PYX-G05-L03）

元件保护膜T=0.05mm（型号：PYX-G05-L03）

60pin连接器：

WP31MK-PL6OVA5

30pin连接器：

OK-B212208RM030-2-35

钢片补强T=0.3mm,接地阻抗要求≤2ohm

钢片不可超出FPC外形

钢片表面做哑光黑色处理

装配拉手MYLAR型号：B05B-100,厚度0.1mm

与补强黏贴位置背胶：型号：H2651R
(单面EMI)

背光焊盘保护纸T=0.05mm

总厚度0.5max

（Main FPC+BLU FPC

+TIN SOLDER+绝缘胶带)

整机FPC避让

导电胶T=0.05mm 型号：PYX-8057-L-A

(FPC弯折后FPC漏铜与BL铁框间的阻抗≤5ohm)

面阻0.06/inch^2，导通电阻0.05/inch^2

单层人工石墨片T=0.05,

型号：SGF-025

导热系数：（W/(m*k)）＞1400

钢片补强T=0.3mm,接地阻抗要求≤2Ω

 PIN 定义（60pin）

GND
Power

pin
61/62/63

VBUS
Power

pin
64/65/66

60   D0_P

59   D0_N

58   GND

57   D1_P

56   D1_N

55   GND

54   CLK_P

53   CLK_N

52   GND

51   D2_P

50   D2_N

49   GND

48   D3_P

47   D3_N

46   GND

45   USB_THERM_NTC

44   VBUS_MOS_CTRL

40   ANT_CHECK

39   VIO18

38   VFE28

37   CC2

36   GND

35   USB_DM

34   USB_DP

33   GND

32   SPK_P

31   SPK_P

1    LCD WLEDA

2    NC

3    LCD WLEDK

4    LCD WLEDK

5    LCD WLEDK

6    LCD TE

7    LCD RST

8    LCD_CABA

9    ERROR_FLAG

10   TP INT

11   TP SPI_CLK

12   TP SPI_MISO

13   TP SPI_MOSI

14   TP SPI_CS

15   TP_RST

16   VIO18(1.8V)

17   AVDD

18   AVEE

19   VIBR_PMU

20   CC1

21  USB_THERM_NTC2

22   MICBIAS

23   MIC_P

24   MIC_N

25   GND

26   SAR_SENSOR

27   NCCAPSENSOR

28   GND

29   SPK_N

30   SPK_N

 PIN 定义（30pin）

GND

Power

pin
31/32/33

Power

pin
34/35/36

VBUS

1    SPK_N

2    SPK_N

3    GND

4    NCCAPSENSOR

5    SAR_SENSOR

6    GND

7    MIC_N

8    MIC_P

9    MICBIAS

10   GND

11  USB_THERM_NTC2

12   CC1

13   VIBR_PMU

14  USB_THERM_NTC

15  VBUS_MOS_CTRL

30   SPK_P

29   SPK_P

28   GND

27   USB_DP

26   USB_DM

25   GND

24   CC2

23   VFE28

22   VIO18

TUNER_BPI_SEL2

TUNER_BPI_SEL0

TUNER_BPI_SEL1

16   GND

19

18

17

20   ANT_CHECK

21   GND

导电胶0.05+主FPC0.1+焊锡0.05+元器

件0.65Max+绝缘胶0.05+铜箔0.05 H=0.95mmMax

43   TUNER_BPI_SEL1

42   TUNER_BPI_SEL0

41   TUNER_BPI_SEL2

UV胶覆盖整个TFT台阶面,

厚度不得高于CF表面

720(RGB)*1640 DOTS

6.88" TFT LCD

VIEW DIRECTION: ALL

FPC料号丝印

23表示年份，**代表当年的第几周

#代表当周的星期1~星期天（1~7表示）

FPC来料二维码喷码

丝印白油区域

丝印白油区域

N

UV胶,型号: ；

宽度0.6mm Max,

高度不超出TFT；
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9A-3R068-1496B-H SZA6193

Notch成品

D-RD-068-24

王琬琳

周家乾

卢焯明

A3

RoHS2.0REACH无卤
符合客户

环保要求

保密等级(秘密)
符合《MSP-L-008-001

有毒有害物质管控标准》

NEW

注意: 固定PET同时固定FPC及拉手MYLAR，

同时不能覆盖二维码暗码(明码可以覆盖)，

固定PET撕除后不允许有残胶丝印黑色

单层区

所有露铜，以实际走线为准

LED CIRCUIT DIAGRAM:

BLU Circuit:6S-3P/2.7-3.0V/21mA/LED (全球专利) (氮化物)技术要求：

NOTES(CG):

1. Glass：0.70mm 2D, 材质:康宁  GG3;

   折射率1.51，光弹系数31.9 ;CS≥ 700Mpa，DOL≥40um，CT≤67Mpa

   4PB B10≥600Mpa，且最小值 ≥550Mpa(跨距20/40mm，压轴直径6mm，速度10mm/min);

2. VA穿透率>90% ，雾度<1% ;

3. 表面硬度≥9H/(1kg),动磨擦系数0.05MAX；

4. AF coating(蒸镀)在CG正面

测试设备：a. 钢丝绒测试机；b. 水滴角测试仪；c. 0000 号钢丝绒（品牌BonStar）

测试方法：AF检验标准：玻璃表面任意选取三个点。水滴角，初始>110 度，在 1Kg 载荷下，压头大小：10mm*10mm；行程：30mm 范围内刮擦

试验，速度：40cycle/min，钢丝绒测试前在非测试区域预磨 50 圈（一个往返算 1 圈），圈数3000圈;

结果判定：3000 圈后水滴角>100 度或参考 2D 图面要求;

5. CG翘曲度≤0.25mm

6. CG印刷黑色，油墨厚度≤15um ; 油墨要求不含Fe元素，避免ESD 油墨击伤,CG直身位&油墨表面F元素含量＜5%（测试设备 XPS）

7. CG油墨OD值≥5（ X-Rite 361T测试仪）；

8.油墨区域(包括IR孔，摄像头孔区，指示灯区域等)做完高温高湿后不能脱落; 水煮实验(100℃，30min)百格≥4B

9. 落球规格: 65g钢球，CG从可视区域内缩5mm，按九宫格均匀分布，每个点击打3次;

   成品从 10cm 开始，依次高度为：15，20，25cm 逐步增加，直到失效为止;要求15cm内 CG不允许裂；

10.CG必须有过程保护膜且撕掉保护膜后不得有背胶、硅油残留；

11.带*号为重点管控尺寸，单机台CPK≥1.33，CP≥1.67； 多机台CPK≥1.0

12.LENS背面油墨区指定位置需有型号字唛，距离10MM两点间的BM或字唛电阻值大于1000Mohm;

13.CG主体油墨达因值≥36dyne（酒精擦拭后），≥34（酒精擦拭前），5秒收缩不超过20%; 背面贴合面VA区达因值≥32dyne（擦拭后）；

14.该产品与前壳实配，配合效果需满足对应的龙旗外观、性能、测试检验等标准；

15.CG以及保护膜脏污、划伤、杂质点等须满足龙旗的相关标准；

16.相关可靠性测试需满足终端龙旗CG测试标准；

17.Requirements on environment protection: HSF2.0(RoHS2.0+HF)标准；满足ROSH2.0卤素REACH镍释放国标VOC标准，同时满足最新版《龙

旗有毒有害物质限制清单》;

摄像孔

透过率：Tmin≥90%，Tavg≥92% @420~680nm

反射率(内表面）：Rmax＜5.5%@420~680nm

雾度：≤1% @390~680nm

PV≤1λ

IR孔透过率要求:

@550nm=7±3% @940nm:10%~30%

遮光胶到盖板下表面≤0.2mm

遮光mylar，#6350BZ-12BMH T=0.035mm

贴附要求:

1.贴合后增加抚平动作,生产过程需抚压到位 ,避免mylar Y向翘起。

2.mylar贴附后距离CG外形暂定 1.315±0.2 （根据试产测试数据确定最终规格）

3.mylar贴附 后到CG面的尺寸管控,要求gap＜0.2mm， mylar贴附后不允许漏光

4.mylar无胶区为0.2mm

折弯区

(网格铜+

绿油工艺)

（连接器正面弯折区中间

区域去Cover lay刷绿油，

两侧各留1mm Cover lay ，

防止撕裂）

像素大小图

PET无胶区

带胶区域(黄色)

28-41368-00082-27 24** C3N28-41368-00082-27 24** C3N

N

FPC来料二维码

CL690-1B-01-YYMMDD CL690-1B-01-YYMMDD

倒边R=0.1

1496B-13-268H3-50082-46

**************

*************

1496B-13-268H3-50082-46

**************

*************

按客户要求变更盖板IR孔白色对位线中心距，FPC修改

元器件高温胶外形和白色对位线，BL增加喷码对位线

贴合模组二维码+明码喷码区域

1、取消镭雕二维码，调整为喷印二维码，明码和二维

码同时喷印在FPC白油区；2、增加银浆长度

基准

硅酮胶接触面积比≥70%

位置

硅酮胶点胶示意图

Notes(TLCM):

1. Display Type: 6.88"HD+ TDDI(Cell T=0.3mm，720x1640);

2. LCD：深超/PH069IA-01A, LCD Driver IC: 敦泰/FT8057P;

3. White (X,Y):x=0.30±0.02,y=0.315±0.02 (点亮5分钟测);

   TLCM Center Luminance(cd/m2):Min.385nit Typ.450nit (点亮5分钟测);

   Contrast ratio:Min.1000:1 Typ.1500:1;

   Lum. Uniformity:Min.80% Typ.85%(13 points);

   NTSC:67%min 70%typ;

   Flicker：＜-30dB；

   Crosstalk：<2%；

   Gamma：1-7灰阶不管控，2.2±0.1(Gray level 20-230);

   2.2±0.35(Gray level 8-19 & Gray leve231-247);

   248灰阶以上不管控，不能出现亮度反转

4. Backlight: 6S3P，18 Chip-White LED, 21mA/LED,电压2.7-3.0V;

5. Viewing Direction L/R/U/D: 80/80/80/80°@CR＞100;

6. General Tolerance: ±0.20 ;

   Unless Otherwise Specified Tolerance of Radius:±0.3;

7. AVDD/AVEE ±6V

8. Connector type :WP31MK-PL6OVA5/OK-B212208RM030-2-35;

9. MIPI差分阻抗 90\±10%Ω,USB_DP/DM阻抗管控90\±10%Ω

10.FPC上的EMI屏蔽膜边缘截面是非绝缘体,机壳上的元器件要注意避开（不能接触到）。

   FPC EMI和GND接地阻抗要求：5Ω (MAX)

   BTB补强板采用钢片接地,阻抗＜2Ω;

   FPC钢片补强到背光Bezel阻抗＜10Ω;

11.CG背面油墨表面能同时满足酒精擦拭前≥32A，酒精擦拭后≥36A

  （Arcotest 达因笔，两个标准均为5秒内收缩不超过20%）

12. * CRITICAL DIMENSION;

   CG外形长宽厚，单机台CPK≥1.33；，多机台CPK≥1.0

13. Flatness LCD bottom side≤0.3mm;

14. CONFORMITY WITH ROHS  & HALOGEN FREE REQUIREMENT;

15. OPERATING TEMPERATURE:-20°C TO 70°C;

    STORAGE TEMPERATURE:-30°C TO 80°C;

16.Requirements on environment protection: HSF2.0(RoHS2.0+HF)标准；

满足ROSH2.0卤素REACH镍释放国标VOC标准，同时满足最新版《龙旗有毒有害物质限制清单》;

17.保护膜需防静电处理，表面电阻：1x10
9
~1x10

11
；撕膜电压≤500V。

FOG料号：83-46860-1496B

更新TLCM技术说明光学项的要求,加大摄像孔保护膜红

色撕手位和缩短有胶区长度
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